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Abstract (en)
The outer, insulating body (10) holds an electrically-conducting casing shell (20) with a plug insert (30). This assembly clips into a module carrier
(not shown). The lead clamp (28) on the casing makes (earthing) contact between the signal lead and the casing.

Abstract (de)
Für eine störstrahlungsfreie Übermittlung von Signalen wird ein Steckverbindermodul vorgeschlagen, das in einem aus isolierendem Material
bestehenden Haltekörper ein elektrisch leitendes Schalengehäuse mit einem Steckereinsatz aufweist. Das Steckverbindermodul wird mittels
Rastmitteln in einer Modulträgervorrichtung gehalten, die wiederum in ein Steckverbindergehäuse integriert ist. Innerhalb des Schalengehäuses ist
eine elektrisch leitende Kontaktierung zu der Abschirmung eines signalführenden Kabels vorgesehen, so dass auch mehrere Steckverbindermodule,
mit voneinander unabhängigen Erdpotenzialen sowie auch Steckverbindermodule, die eine Leistungsversorgung, Pneumatik oder dergleichen
übertragen, ohne gegenseitige Beeinflussung in der Modulträgervorrichtung angeordnet sein können. <IMAGE>
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